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5～10[sec]
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【推奨リフロー温度プロファイル】

※表示温度ははんだ付けパターン及びリード部とする。

時間[秒]

温
度

[
℃

]

260

230
220

　支障が無いことを確認の上ご使用願います。
※ご使用する実装機において、本製品が自動実装に

予備加熱：150～180℃（60～100sec）
本加熱　：リフロー温度220℃以上（30～60sec）
　　　　　ピーク温度　230～260℃（5～10sec）

【テーピング仕様】 引出方向
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【推奨パッド及びマスク寸法】

製品吸着位置

※マスク寸法はパッド寸法に同じ

※数量：5000個/リール
※梱包形態：テーピング

【リール梱包仕様】

t0.1

0.3

*

1.6
3
.
2

2

2
0
1
6
/
0
2
/
2
9

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only


